
M2 - Systèmes Electroniques Intégrés et Embarqués

 Structure de 
formation
Faculté des 
Sciences

Admission

Modalités d'inscription

Les candidatures se font sur les plateformes suivantes :

* Étudiants français & Européens : suivre la procédure 

 « Mon Master » depuis le site :    https://

www.monmaster.gouv.fr/

* Étudiants internationaux hors UE : suivre la procédure « 

Études en France » :  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/

etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
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Programme

M2S3 - Systèmes Electroniques Intégrés et 

Embarqués

Circuits Intégrés Numériques 5 crédits

Programmation Avancée & 

Intelligence Artificielle

5 crédits

Sécurité Numérique Matérielle 2 crédits

Circuits Intégrés Analogiques 5 crédits

Architecture de systèmes sur 

puces / embarqués

5 crédits

Test et Fiabilité des Circuits et 

Systèmes Intégrés

5 crédits

Radiations et Fiabilité de 

l’Electronique pour le Transport, 

l’Aérospatial et le Nucléaire

3 crédits

M2S4 - Systèmes Electroniques Intégrés et 

Embarqués

Projet 10 crédits

Stage 15 crédits

Insertion Professionnelle 3 crédits

Anglais 2 crédits
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